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Abstract (en)
A contact mounting (CM) (3) has plug holes (PH) (9,11) and a retaining hole (RH) (13). A binder/clamping spring (BCS) (7) is held on the CM on
a first free end in the RH. On its second free end, the BCS is separated by slotted recesses (17) into finger-like extensions (23,25), each of which
is guided through a PH so as to clamp each conductor firmly in each PH. An independent claim is also included for a wiring switch device with a
spring-resistance binder.

Abstract (de)
Es wird eine Federkraftklemme (1) zum Anschluss elektrischer Leiter (128) beschrieben, mit einem Kontaktrahmen (3, 125), bei der mittels einer im
Bogen sich über dem Kontaktrahmen (3, 125) erstreckenden Klemmfeder (7, 121) ein elektrischer Leiter (128) gegen den Kontaktrahmen (3, 125)
klemmbar ist, und die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Kontaktrahmen (3, 125) mehrere Stecköffnungen (9, 11, 124) und eine Halteöffnung
(13, 133) aufweist, dass die Klemmfeder (7, 121) an einem ersten freien Ende in der Halteöffnung (13, 133) an dem Kontakträhmen (3, 125)
gehalten ist, dass die Klemmfeder (7, 121) an ihrem zweiten freien Ende durch eine oder mehrer schlitzförmige Ausnehmungen (17) in eine der
Anzahl an Stecköffnungen (9, 11, 124) entsprechende Anzahl fingerartiger Fortsätze (23, 25, 122) geteilt ist, und dass jeder der Fortsätze (23, 25,
122) durch jeweils eine der Stecköffnungen (9, 11, 124) geführt und in jeder der Stecköffnungen (9, 11, 124) von jeweils einem der Fortsätze (23,
25, 122) ein Leiter (128) festklemmbar ist. <IMAGE>
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